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PATENTE
DE
INVENCTION

e favor de Don Angel HERMANDEZ LOPEZ, de nacionslidad

ea3pafiola, residente en Bercelona, Calle Farigola, 20,

por "PROCEDIMIBHTO PARA LA FABRICACION DE ESTRATIFICA-
DUS PaRA CIRCUITOS IMPRESOSY.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invencidn se refiere a un nuevo
procedimiento destinado a la fabricacidn de placas es-
tratificadas, de las utilizadas corrientemente para con-
feccionar los llamados circuitos impresos.,

Como es sabido, los circuitos impresos con-
s.oten en un laminado conjunto de uns resina sintética
e..ectroaislante y una lémina metdlica de escaso espesor

que es eliminads en ciertas partes por medio de un pro-

- ceso fotoquimico, de manera que las partes restantes,

que se mentinenen adheridas sobre el soporte aislante
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formando las conexiones eléctricas y, en ciertos casos,
algunos componentes de los circuitos para diversas spli-
caciones elegtrotécnicas{

Diversas proposiciones llevedas a cabo hasta
la fecha, encaminadas a la obtencidn de estratificados
Para la agplicacidn mencionade anteriormente, no han da-
do, con todo, la dptima combinacidn de propiedades me-
caricas, eléctricas y de resistencia quimica que son de
desear en eétos estratificados con miras zl proceso de
obiencidén del circuito impreso y a las posibles condi-
ciones de empleo del mismo. Asi, es dado encontrar es-
tratificados que si bien presentan una buena resisten-
cia mecédnica en cuanto a la adherencis del metal al
sonorte sislante, su resistencis quimica frente a los
egentes disolventes de las partes de dicho metal que
se trata de eliminar pare la formacidn del circuito, no
es lo suficientemente alta para no resultar slterado o
molificado en sus propiedades eléctricas después del
tratemiento. En otros casos, los circuitos impresos que
se obtienen no tienen la adecuada resistencis gl calor
pera soporitar las operaciones de soldadura en blogque de
les conexiones &in gue resulte deteriorado.

Le presente invencidn tiene, precisamente, por
objeto, un nuevo precedimiento para la febricacién de
ectratificados, particularmente los destinados a la
ccnstruceidén de circuitos impresos, medisnte el cual
se elimina substancialmente o0 reduce en grado importan-

te, las desventajes encontradas en la ulterior menipu-
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Zacidn de‘los estratificados obtenidos de acuerdo con
1los métodos anteriores, asi como otres que les son asi-
mismo propiss y que se encuentran igualmente dentro del
dnbito de conocimientos del especialista.

Bl nuevo procedimiento, que se describe gn
pis detalles en las siguiente especificacidn, consiste
esencialmente en impregnar una pluralidad de hojas de
material fibroso y electroaislante con uns resina sin-
t3tica hidrocarburada, obtenida zor copolimerizacidn
dz butadieno y estireno, superponer el numsero des hojss
impregnadas correspondiente al grosor de estratifice-
do que se desea obtener, eplicando luego sobre el con-
junto une hoja de polietileno de slta presidén y, final=-
mente, el folio metdlico, después de lo cual el conjun-
to obtenido es curado mediante aplicacidén de calor y
mientras se lo mentiene bajo una presidn.

Pueden servir pare este procedimiento diver-
sns materiales fibrosos que presentan las adecuadas pro-
piedades eléctricas y gue son compatibles con los agen-—-
tes y condiciones de tratamiento ulterior. Entre ellos
se pueden mencionzr materiales fibrosos de origen natu-
ral o artificial, tales como el papel y los tejidos de
vidrio. Estos, y los demés elementos laminares que res-
ponden a las mismas caracteristicas técnicas, pueden ser
dotados con anterioridad a su entrads en el procedimien-
%o, tanto de origen como en une fase ulterior de manipu~
lucidén, de los tratamientos de acabado wés convenientes

en cada caso particular de aplicacidn.
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La resina sintética necessria para la impreg-
nacién de las nojas de material fibroso gue hanfle for-
msr los estratificados de amuerdo con la invencidn, pue-
des ser utilizade en solucidn o suspensidén en un disol=-
vente adecuado 0 bien en substencia, segin sean las pro-
piedades fisicas del estado bajo el cual se presenta y
gie podrén depender de las proporciones de butadieno y
ds estireno que entran en su composicidén, y del grzdo de
copolimerizéoién alcanzadq\dufénte su menulsctura . Una
rssina de este tipo adequada es ls conocidas comercial-
msnte bajo la denominscidn de “"BUICN",

En todo caso, la resina sintética utilizada
pars le impregnacidn de las hojas de materisl Ffibroso
puede ser modificada .en la forma més conveniente para
el logro de determinddas ProPiedades fingles en el es-
trutificado resultente del presente procedimiento. Por
ejemplo, se puede utilizar otrss substancias resinosas
sasceptibles de formar combinaciones con la resina bi-
sicg, tales como viniltolueno y divinilbenceno, otras
substancias pertenecientes al mismo grupo o poseedoras
ds propiedades equivalentes y cualquier combinacidn
compatible de una o varias de ellas. Les proporciones
ds los diversos componentes serin elegidas en cada caso
por el téenico de acuerdo con las necesidades y la ex-
psriencia recogida.

La composicidn resinosa apta para la impreg-
nacién de las hojas de meterial fibroso es susceptible

dz recibir otras adiciones teles como scelersntes o ca-
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talizadores de curado, por ejemplo uno 6 verios compues-—
tos de los comprendidos en el grupo que incluyen el pe-
réxido de benzoilo, peréxid6 dé butilo terciario y el
perdxido de dicumilo. Las proporciones en que estos
compuestos de adicidn entren s formar parte de la com-
posicién resinosé son, igualmente, potestativas dentro
de una amplié game, de valores para le que se obtiener
resultados favorables. |

‘La impregnacién de las hojas de materisl fi-
broso seleccionadas .era la puesta en préactica del pre-
sente procedimiento puede tener lugar de acuerdo con di-
versos métodos conocidos, tales como la impregnacidn por
inmersidén o el paso entre cilindros alimentzdos con la
composicidn de resina, eventualmente en trabsjo conti-
nuo y con superposicidn simultdnes o escalonada de los
diversos estratos o folios de material fibroso que han
ds formar el estratificadol Una vez escurrido el mate-
risl impregnado hasta obtener el grado de absorcidn de
rasina deseado, se lo vpzsa a la sigulente fase del pro-
czdimiento, en la gue sobre una de las caras del sandé
wich se gplica une delgada hoja o folio de polietileno
d3 alta presidn como nexo de unidn pars el folio meté-
lico que es aplicado = continuacidn sobre esta Gltima
capa’ alslante.

El espesor del Tolio de polietileno de alta
presidn puede ser muy reducido,pudiéndose citar, a ti-
talo de ejemplo, un valor de aproximadsmente 0,04mm de

e3pesor medio,
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Como en la mayoria de procedimientos desti-
nedos a la obtencidn de estratificados de esta clase,
el folio de metal utilizado es, preferiblemente, cobre
e calidad eléetrica con espesores iguslmente compren-
(didos dentro de los limites que se especifica en la 1li-
weratura téenica.

Bl estratificado formado de esta'manera es’
sometido finalmente a un proceso de curado nediante ca-
.or y presidn, uor ejemplo en una prens. de platos, me-
disnte el cual.se calibra el espesor del estratificeado
al valor conveniente y se obtiene el endurecimiento y
consolidacidn de todos sus componentes. Las condicio-
nes de temperaturs y presidén utilizadas en esta fase del
procedimiento son varigbles de acuerdo con el espesor,
natureleza, proporciones de composicidn y caracteristi-
cas tépnicas de lds diversos elementos que componen el
niaterial en tratamiento., Se obtiene resultados parti-
cularmente favorables empleando una zama de presiones
ospecificas compredide entre 20 y 125 Kg/cm® parawtem_
peraturas que van de 150 a 180°C. ILos tiemgos de trata-
niento pueden ser combinados con cada par de los valo-
1es citados, en la forma correspondien%e.

Las ventajas que se obtiene por el empleo del
procedimiento descrito se desprenden clarzsmente de las |
1ropiedades de los elementos que intervienen en su pues-—
ta en préctica y de las caracteristicas que se deducen.
Ge' sus combinaciones posibles. Por lo demds, serdin in-

C.ependientes del objeto de la invencidn los detalles y
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caracteristicas accesorias utilizades en su puesta

en prictica, por guedar todo ello comprendido dentro

d21 espiritu de las siguientes reivindicaciones.-

NOTA

Be reivindica como objeto de la presente
patente de invencién. 4

1. Procedimiento para la fabricacidén de es-
tratificados para cifcuitos impresos, caracterizado vor
el hecho de impregnar ﬁna pluralidad de hojas de mste-~
risl fibroso y eleciroaislante con una resins sintéti-
¢z electroaislente, hidrocarburads, obtenide poxr copo-
limerizscidn de butadieno y estireno, supergoner el ni-
wero de hojas ilmpregnadas correspondiente al grosor de
estratificado que se desea obtener, aplicando luego so-
bre el conjunto una hoja de polietileno de alta presidn
¥y, finslmente, el folio metdlico que ha de formar las
rartes conductorea del circuito impreso, después de lo
cual el conjunto es curado mediante aplicacidn de calor
y mientras se lo mantiene bajo una presidn corresgon-
¢iente a la temperaturs de tratamiento.

2. Procedimiento para la fabricacidn de es-
tratificados para ‘circultos impresos, segunla reivin-
¢icacidn 1, caracterizado por el hecho de utilizar ho-

Jas constituidas por materizles fibrosos comprendidos
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dentro del grupo que incluye papel y tejidos de vidrio.

3. Procedimiento para la fabricacidn de es-
tratificados para circuitos impresos, segin la reivin-
dicacidén 1, caracterizadc porque la resina sintética
de impregnacidn es adicionaue de substencias modifica-
dcras de sus propiedades o de su maners de actuar den-
tro del procedimiento.

4, Procedimiento para la febricacidn de es-
tratificados para circuitos impresos, segun las reivin-
dicacidnes 1 y 3, caracterizedo porque dichas substan-
cias modificadoras son seleccionadas del grugpo que com-
prende el viniltolueno y el divinilbenceno.

5. Procedimiento para la fabricacidn de es=-
tratificados para circuitos impresos, segin las reivin-
dicaciones 1 y 3,caracterizado por el hecho de modificar
ul.teriormente la composicidn de resina de impregnecién,
mediante la adicidén de acelerantes o ~catdalizadores de
curado.

6. Procedimiehto para la fabricacidén de es-
tratificados para circuitos impresos, segin las reivin-
di.caciones 1, 3 y 5, faracterizado por el hecho de mo-
d:ficar ulteriormente la composicidn de resina sintéti-
ca impregnante, pof adicién de una substancis seleccio-
noda del grupo que comprende perdxido de benzoilo, pe=-
rixido de butilo terciario y perdxido de dicumilo.

7. Frocedimiento para la fabricacidén de ss-
tratificados para circuitos impresos, segin la reivin-

dicaeidn 1, caracterizado por el hecho de llevar a cabo
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el tratimiento térmico de curado a una tempersiura com-
prendida entre 150 y 180°C, bajo una presién seleccio-
neus dentro de la gama comprendida entre 20 y 125 Kg./
om? .

8. Procedimiento para la fabricacién de es~
tratificados pers circuitos impresos.

La presente memorie descriptiva consta de nue-

ve hojas foliadas escritas e méquina por una sola cama.

Bercelona, a 14 de junio de 1962
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